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Gewinde / (thread) 1"-32 UN-2B
Max. Einschraubtiefe = 10,5mm >
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Auflagemal} Platine / - . Gesamthohe /

Kameramodell / . . Hohe / height ;

support dimension PCBA " total height
camera model [A] PCBA [A]+PCBA*
GV-58C4LE Rev.2 18,75 -0,05 1,6 £0,16 20,35 +0,10/-0,20
GV-53F4LE Rev.2 18,95 -0,05 1,6 £0,16 20,55 +0,10/-0,20
A]+PCBA**
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